
■Ｍｉｎｉ-ＴＥＣｓ　一覧表
厚さ 厚さの公差

Th=27℃ Th=50℃ Th=70℃ Th=27℃ Th=50℃ Th=70℃ Th=27℃ Th=50℃ Th=70℃ W (mm) L1(mm) W (mm) L2(mm) H(mm) (±mm) Lead Wire Pad Post

KSHH012 1.0 1.5 1.7 1.8 76.0 87.0 94.0 0.8 0.9 0.9 1.6 1.6 1.6 2.2 0.8 0.1 ○

KSHH015 1.0 1.8 2.0 2.3 76.0 87.0 94.0 1.0 1.1 1.1 1.8 1.8 2.0 2.6 0.9 0.1 ○

KSHH018 1.0 2.2 2.5 2.7 76.0 87.0 94.0 1.2 1.3 1.4 2.0 2.0 2.0 2.7 0.8 0.1 ○

KSGH012 1.5 1.5 1.7 1.8 76.0 86.0 94.0 1.2 1.3 1.3 1.6 1.6 1.6 2.2 0.7 0.1 ○

KSGH015 1.5 1.9 2.1 2.3 76.0 86.0 94.0 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 2.0 2.6 0.8 0.1 ○

KSGH018 1.5 2.2 2.5 2.8 76.0 86.0 93.0 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.7 0.7 0.1 ○

KSAH012 2.3 1.6 1.8 2.0 74.0 83.0 91.0 1.7 1.9 1.9 2.6 3.8 2.6 4.8 1.0 0.1 ○

KSAH018 2.3 2.3 2.6 2.9 74.0 83.0 91.0 2.6 2.8 2.8 3.8 3.8 3.8 4.8 1.0 0.1 ○

KSAH023 2.3 3.0 3.4 3.7 74.0 83.0 91.0 3.3 3.6 3.6 3.8 5.0 3.8 6.0 1.0 0.1 ○

分類
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窒化アルミ Cu-Ni-Pd-Au

アルミナ Cu-Ni-Au

上部セラミック下部セラミック セラミック
材質

基板上下面
メタライズ

Terminal Option
型式 Imax(A)

Vmax(volts) ΔTmax(℃） Qcmax(watts)
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